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用於超大型積電低電壓電路之深次微米小尺寸超薄絕緣體

上矽金氧半元件模型

計畫類別：個別型計畫
計畫編號： NSC90-2215-E-002-026-
執行期間： 90 年 08 月 01 日至 92 年 07 月 31 日
執行單位：國立臺灣大學電機工程學系暨研究所

計畫主持人：郭正邦

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 92 年 10 月 2 日
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